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(57) Abstract: The invention 

relates to a method for producing 
at least one electric contact pad on 
a receiving pad (2) of an electronic 
component, wherein: a liquid alloy 

(4) is injected into at least one duct 

(5) which comprises a routing part 
(5A) and a molding part (5B) which 
are separated by a contraction, said 
duct (5) being disposed in such a way 
that the moulding part (5B) leads to 
the receiving pad (2); the moulding 
part (5B) and the receiving pad (2) 
are separated before full solidification 
of the metal or alloy (4) while the 
routing part (5A) and moulding part 
(5B) remain joined. The invention is 
characterized in that the routing part 
(5 A) is part of a first part forming a 
die (6) and the moulding part (5B) is 
part of a second distinct part forming 
a mould (7), the die and mould being 
juxtaposed in order to form the duct 
(5). The invention is used to produce 
contact pads for electronic components. 
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(57) Abrege : L'invention conceme un procedS pour realiser au moins un plot de contact electrique sur une plage d'accueil (2) 
d'un composant electronique, dans lequel: on injecte un alliage liquide (4) dans au moins une conduite (5), laquelle comprend une 
portion d'acheminement (5A) et une portion de moulage (5B) separees par un r£trecissement, ladite conduite (5) Stant positionnee 
de facon a ce que la portion de moulage (5B) d£bouche contre la plage d'accueil (2), on separe la portion de moulage (5B) et la plage 
d'accueil (2) avant solidification complete du m£tal ou de 1' alliage (4) tout en maintenant solidaires les portions d'acheminement 
(5 A) et de moulage (5B), caracterisd en ce que la portion d'acheminement (5A) fait partie d'une premiere piece formant matrice (6), 
et la portion de moulage (5B) fait partie d'une deuxieme piece distincte formant moule (7), lesdits matrice et moule ^tant juxtaposes 
pour former la conduite (5). Realisation de plots de connexion pour composants electroniques. 
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